
Аппаратная часть



Основные характеристики

• Предназначен для электрических шкафов 
DIN 43880

• 35 mm DIN-Rail
• 5, 3 или 1.5 HP

• Вставные разъёмы с пружинными 
клеммами

• Связь через пружинные контакты сбоку 
модуля

• Заземление на DIN-рейку 
• Шина (скоростная, надёжная)
• Универсальный пульт LOI для I/O-модулей



I/O Шина

modu680



Protocol and Interface

Protocol WAN LAN Use Availability
BACnet/IP No Yes OT Phase 1
HTTPS Yes Yes moduWeb Unity Phase 1
SMTP, SMPP Yes Yes moduWeb Unity alarm 

notification
Phase 1

FTPS Yes Yes moduWeb Unity Reports Phase 2
BACnet/SC Yes Yes IT/OT When avail.
MQTT+TLS Yes Yes modu612-LC

SAUTER Cloud Services
Phase 2

MQTT Yes 3rd Party integration Phase 3/4

…

TLS
NO routing WAN 🡪🡪LAN



USB

Характеристики Свойства

Development status: not. Avail.

• Тип A
• Версия 2.0
• Max. нагрузка 500mA

• Защита
• Активируемый ON/OFF
• Поддержка некоторых 

устройств (белый список)
• Внешнее хранение



Подключение по шине



Сравнение

modu680-AS modu660-AS modu525

CPU, RAM ARM 1GHz 512MB ARM 1GHz 512MB PPC 0.4 GHz 32MB
Постоянная 512MB 512MB 16MB
I/O на борту 1 (Alive) 1 (Alive) 26+1
I/O max 1600 800 155
Модулей 24 (5) 24 (5) 8 (2)
Шины SLC, RS-485 SLC -
Беспроводные Bluetooth BLE 4.0 Bluetooth BLE 4.0 -
USB, SD ✔, ✔ ✔, ✔ -, -
LAN WAN, LAN (3 x Sw) LAN (2 x Switch) LAN (1 x)
Панель - - EY-LO625, EY-OP840



Сетевая топология modulo 6

2 раздельные сети



modulo 6 I/O модули расширения



I/O подключение сигналов

• Каждый канал(▲▼) имеет свою(┴)
• Земля общая для всех каналов
• Земля находится на внешней клемме
• Каналы находятся внутри

• Всегда подключайте землю!

• Общие рекомендации по проводке будут 
обновлены по модуло 6



modulo 6 I/O Modules

Phase 3



Bus Connection

Upper modu680-A
S

modu660-A
S

modu612-L
C

modu6**-
CM

modu6**-I
O

modu60*-L
C

Lower

PE

24 Vdc ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

24 Vdc ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

GND ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Serial 1  D+ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Serial 1  D- ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ADDR_OUT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

GND ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Serial 2  D+ ✔ ✔ ✔ ✔ n. m. n. m.

Serial 2  D- ✔ ✔ ✔ ✔ n. m.

GND ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Reserve ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ PE



Шина связи

• Шина 1 -основная
• Шина 2  связь с COM-модулем

• Особенности
• COM-Modules должен быть подключен напрямую к 

modu680/660-AS или modu612-LC
• No I/O-Modules modu6**-IO before COM-Module
• No Power Injector modu601-LC before COM-Module
• No Line Break modu602-LC before COM-Module



modulo 6 Соединители линии
комплект соединителя modu602-LC



modulo 6 Соединители линии
блок питания modu601-LC

• Пример применения modu601-LC
• Дополнительное питание
• Отдельное питание для 

безопасности измерения и 
ручного управления

• Ограничение:
• До 21 W
• Гальваническая изоляция 

источника
• Не избыточен!

• Возможности:
• 12 модулей с LOI 



modulo 6 соединитель линии
RIO через IP modu612-LC

• Удалённая установка модулей 
через IP network(RIO)

• Ethernet switch
• До 24 модулей
• Bluetooth & USB
• Веб-сервер: ввод в 

эксплуатацию
• ! Not an AS

modu612-LC: Phase 3



modu6 COM модули

modu6**-CM

• modu630-CM MBus*
• modu620-CM RS-485

• Modbus - B / MS/TP
• modu640-CM KNX
• modu650-CM DALI*
• modu660-CM SMI*

• До 5 COM модулей на AS
• Расположение 1 до 5
• Основаны на ecos504/5
• (*) Дополнительное питание 

MBus, DALI and SMI

modu6**-CM



COM Modules:
Power supply of the fieldbus

Без внешнего питания С внешним питанием



modu680-AS Полная загрузка



LOI характеристики



I/O Module to LOI Interface

Интерфейс
GND-Tx-Rx-Vdc



Navigation 



Overview

• Отображаются все каналы
• Цифровые

• Вход  🡪 LED
• Выход 🡪 Switch

• Аналоговые
• Вход 🡪 Bar
• Выход 🡪 Slider

• Мн.позиционные
• Вход 🡪 LEDs
• Выход 🡪 Switches

DO: Low
DO: High
DI: High

AO

Override AI
Alarm/Fault

Out

In

Not cfg DI: Low



Principles



Binding with App to device



Building Controller Info & 
Configuration


